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Micro-Electronics and Si-Photonics
October 7*, 10:00 - 12:00 (Session 1) and 15:00 - 18:00 (Session 2)
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Conference: ,,Microelectronics and Photonics an important
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WISTA Event Center, ,.Einstein-Kabinett*
Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin-Adlershof
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Photonics Days Berlin Brandenburg 2021

Micro-Electronics and Si-Photonics

October 7%, 10:00 - 12:00 {Session 1) and 15:00 - 18:00 (Session 2)
{(Hybrid and in presence in Berlin-Adlershof)

Chairs: Prof. Dr. Hans Richter (GFWW e. V., Frankfurt (Oder))
P. Krause (Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge)

In this conference we will give an overview of trends in technology, packaging technology,
applications in diverse field and challenges in the market, focused on the key technologies
automotive, industry safety / security, information technology and artificial intelligence.
The capitol region can look back on a tradition more than 60 years in micro-, opto- and power
electronics.

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Conference: ,,Microelectronics and Photonics an important
economic factor for the Region”

Chairs: - Hans Richter, Management GFWW, Frankfurt (Oder)
- Peter Krause, Director Prignitz MST GmbH, Wittenberge

1. Date / Location: 10. Oktober 2023, 9:00 am- 6:00 pm,
WISTA Event Center, ..Einstein-Kabmett™
Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin-Adlershof

2. Issue / Cause: Clue on the grown potentials
and competences in the industrial sector
Microelectronics in the Region Berlin — Brandenburg,
repositioning of Microelectronics
-Made in Germany / Europe®

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Location Berlin before 1939

Berlin
grofSte und vielseitigste Industriestadt Deutschlands

Vorherrschende Industriezweige
Elektrotechnik, Elektronik und Geratebau, Maschinenbau, ...

1847
Grundung der “Siemens & Halske AG”

1887
Grundung der “Deutschen Edison-Gesellschaft fur angewandte
Elektrizitat” (seit 1887 dann AEG)

1910
Grundung der “Deutsche Hollerith Maschinen GmbH?”, spater
“Internationale Biromaschinen GmbH” (1914 Kauf durch IBM)

,Advanced Packaging” und , System Integration”

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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% ab 1960 Werk fur Fernsehelektronik; Halbleiterproduktion
g (Germaniumdioden) ab 1957

£ 1952

A Werk fir Bauelemente der Nachrichtentechnik Teltow

g 1958

% Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

% 1960

% Institut fur Halbleitertechnik Stahnsdorf

S 1965

<&

Gleichrichterwerk Stahnsdorf

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Marig&lechnik  Nr. 15/9.4.99

Erfolgreicher Strukturwandel

Berlin entwickelt sich zu einem »Neben den

4 Zentrum der Kommunikationsbranche Hﬂ;‘;sécﬁr‘fil:"
e 250" guber
5 % »Die Elektro- universitare
E AL A—— nik- und Infor- Fors.,ch.ungs-
E . : mationstech- einrich-

_‘g F UNF " nikindustrie tungen«

S FRAGEN ist der

% an Wolfgangjranonor St a r kSt e

o Berliner H [

% Wirtschaftssenator I n d U St riezwel g

3 in Berlin«

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Der IC-Industrie steht ein tiefgreifender Wandel bevor

Im Kommen:
Systems on Package

»Die 1C-Industrie muss umdenken«, fordert Prof. Dr. Herbert Reichl
vom Fraunhofer-Institut fiir Zuverldssigkeit und Mikrointegration
(IZM) in Berlin: Stdrker als bisher werde das Endprodukt auf die
Eigenschaften seiner elektronischen Komponenten riickwirken.
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,Advanced Packaging” und , System Integration”

Miinchen - Wahrend SoCs (Sys-
tem on Chip) fir kiinftige Anwen-
dungen wegen der vielen Prozess-
stufen nicht flexibel genug seien,
stellten Hybridlosungen eine gute
Alternative dar: SoB (System on
Board), SoF (System on Flex),
SoW (System on Wafer) und Kom-
binationen davon. Dadurch entste-
hen heterogene Systeme oder SoPs

9. Oktober 2025
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und mechanisch-optische Kombi-
nationen integriert werden. Diesen
Trends folgend, ist das IZM an ei-
nem neuen, vom
BMBF geforder-
ten Projekt na-
mens »e-Grain«
beteiligt. Fiir Prof. Dr. Reichl stellt
es einen »neuen Ansatz in der Sys-
temintegration« dar: e-Grain sieht

Prof. Dr. Herbert Reichl,
Fraunhofer IZM: »Neuer Ansatz
in der Systemintegration«

Marda&lechnik  Nr. 18 /2.5.2003

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Berlin habe mal den Charme einer alternden
Lady gehabt, gibt ein Unternehmer aus der
Elektronikbranche zu Protokoll, aber davon
sei nichts geblieben. Berlin, erinnert er sich,
das war bis in die S0er-Jahre hinein einer der
groRten Industriestandorte der Welt. Bis in
die 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts hi-

Berlin
am Scheideweg

ngelbert Hopf
nein galt Berlin als Zentrum der Nachrich- E Mol ehoptomartechnk e
tentechnik., _
Selten diirfte in den 20er- und 30er-Jah- Berlin Marathon, Love-Parade, das sind

die Spektakel, in deren Licht sich die Stadt
heute gerne sonnt. Der Wandel vom Produk-
tions- zum Dienstleistungssektor wurde

ren des zwanzigsten Jahrhunderts die Zahl
der an verschiedenen Universitdten und For-
schungseinrichtungen tdtigen Nobelpreis-
trager hoher gewesen sein als in Berlin. Nils nach Ansicht des derzeitigen Wirtschafts-Se-

Bohr und Lise Meitner arbeiteten im Auftrag “ﬂ“{fs ifl de;r Eifergangenheit i SETEONe
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Albert Ein- Allen'cie Einsichtdass auch eine Grofstadt
wie Berlin einen leistungsfahigen industriel-

len Kern braucht, um zu tiiberleben, sie
konnte zu spdat kommen. Die Bereitschaft,

stein entwickelte seine Relativititstheorie
weiter, und Otto Hahn versuchte sich an der
Spaltung des Atoms.

,Advanced Packaging” und , System Integration”
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Aktive Wirtschaftshilfe durch Zurlickschneiden der Burokratie | R DN
®
»Dass Berlin y |

keine Industrie will, ™=——
ist ein Missverstandnis «

Harald Wolf, Senator flir Wirtschaft,
Arbelt und Frauen

) Die Politik hat sich In der
Vergangenheit zu sehr auf den
Strukturwandel vom produzlerenden
Gewerbe zum Dienstleistungssektor
fixiert, Berlin braucht aber
zukinftig einen leistungsfihigen
Industriellen Kern. {£

,Advanced Packaging” und , System Integration”

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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»Electronic Packaging wird zum
wirtschaftlichen Erfolgsfaktor fiir Europa«

»Electronic Packaging« entwickelt sich zu einem entscheidenden
Erfolgsfaktor fiir Systemhersteller in den Bereichen Consumer-
Elektronik, Telekommunikation, Maschinenbau und auf dem Au-
tomobilsektor. »Wer sich in diesen Branchen international be-
haupten will, muss auf dem neuesten Stand der technologischen 4
Entwicklung sein«, erkldrt Prof. Herbert Reichl, Leiter des Fraun- Prof. Herbert Reich!, Fraunhofer IZM

hofer-Instituts fiir Zuverldssigkeit und Mikrointegration (IZM). %) Die Zeiten der Sensor- und

Aktuatorkomponenten sind
Vergangenheit. Wir denken
in Mikrosystemen. {{

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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nen Werk erfolgen, berjghtete das
»Handelsblatt*. Packaging nennt
man das in der Chipindustrie.
»Das wire genau das Richtige fiir

die Haugtstadtrm‘on“, sagt der
Fr er Professor Hans Rich-
,’ Verpackungen fiir

Chips - da hat die
Region Potenziale.

ter. Er hat als Forscher Erfolge ge-

9. Oktober 2025

@che Oderzeitung 02.12.2021

- Investitionen des US-Chiprie-
sen Intel konnten eine Chance fiir
Europa sein. Angeblich schaut
sich Intel bereits in Bayern und

in der Nihe von Magdeburg nach

grofien Gewerbeflichen fiir eine
Chipfabrik um. Intel plant eine
Foundry - eine Fabrik, die Auf-
tragsfertigung erledigt.

das neue Hoffnungen. Eine
Intel-Fabrik fiir Verpackungen,
fiir Packaging, ,wire genau das
Richtige" fiir die Region, meint
der Frankfurter Hans Richter.

sagt Richter. Und Intel fande
Kompetenzen in der Region vor.
Die Nauener Firma PacTech bei-
spielsweise stellt Verpackungs-
ausriistungen fiir die Mikroelek-
tronik her. Die 32 Mitarbeiter der
Bos GmbH in Berlin produzieren
und entwickeln Ausrustungen
und Gerite. .

ist Prignitz Mikrosystemtechnik
aus Wittenberge. Sieben ] hat
das Unternehmen in die Entwick-
lung einer Technik gesteckt, die
Zukunft hat: Drucksensoren fiir
Wasserstoff. Sie werden fiir die
neue Wasserstoffwirtschaft ge-
braucht. Oder Silicon Radar aus
Frankfurt (Oder) entwickelt Ra-
darchips fiir Autos und Medizin-
technik. Swissbit Germany mit
Sitz in Berlin produziert Spei-
cher- und Sicherheitstechnik fiir
die Industrie.

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Digitization Driving Exponential Growth, $1T by 2030

2030
Semi forecast
=S1itn+

ERA 5:

i Quantt?r(r;lz
Machine generated data Neuromorphic,
2002 surpasses human generated data Autonomous

600 1990 First Blackberry Semi revenue=5469bn Machines

Global PC sales smartphone introduced
surplass 25M units Semi revenue=5141bn
400 Semirevenue=551bn

ERA 4: Al, 5G, AR/VR, loT,
Autonomous, EVs...

200 ERA 3: Mobility

ERA 2: PC+iInternet
ERA 1: Mainframe

1990 1996 2002 2014 2020

semil

$500B+ sales in ~50 years =—p ~$1T by 2030
9. Oktober 2025 14 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett

,Advanced Packaging” und , System Integration”
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Besondere Merkmale der Industriebranchen Nano-/ Mikroelektrgorvlaik"uh(d
Photonik

Nano- und Mikroelektronik:

« Branche wird dominiert von global agierenden Unternehmen

* Investitionskosten fur neue Fabs liegen zwischen 5 - 40 Mrd. USD

» Die strategisch wichtigen Forschungs- und Entwicklungsthemen erfolgen Firmen-intern
« Standortwahl wird global entschieden

Photonik:

* In der Branche dominieren KMUs, Start Ups spielen eine grof3e Rolle
Die Unternehmen unterhalten enge Kooperationen zu staatlichen Forschungseinrichtungen
und Universitaten

* Hoher Innovationsgrad

* Hohe Ortsbindung

(Cluster Optik und Photonik: In Berlin 12.479 Beschaftigte, 813 Unternehmen, 1,6 Mrd. Umsatz,

Quelle: WEBSITE, Senat)

Und: Beide Branchen sind Qualitats-getrieben. Im Vergleich dazu ist die Photovoltaikindustrie
Kosten-getrieben

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Erandanburg-Barlin

EERT. Kl
GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT-BB" — Wie weiter?

1. Anliegen:

Das GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT-BB" hat in der Phase 3 das Ziel Berlin - Brandenburg zu einem
Pfeiler der sich neu entwickelnden europdischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen zu
entwickeln und sich in Form einer neuen Organisationsstruktur mit breiteren Kompetenzen und dem
Zusammenschluss von Industriebereichen zu positionieren. Dafiir ist ein Zeitraum von 2 lahren
vorgesehen. Diese neue Struktur soll eng verknlipft sein mit bereits bestehenden Strukturen in anderen
Bundesldndern bzw. Eurcpa. Eines der wichtigsten Anliegen dabei ist es, Klein- und Mittelstidndische
Firmen in Wertschbpfungsketten sichtbar zu machen, die Potenziale nach aulen darzustellen und auf die
politischen Ziele zur wirtschaftlichen Souverdnitidt einzuzahlen.

2. Ausgangssituation

Das Cluster Optik und Photonik in Berlin - Brandenburg setzt in seiner neuen Ausrichtung auf drel
Schwerpunkte:

+* Photonik
#  Mikroelektronik
» Quantentechnologien

3. Ziel

In der fortgeschrittenen  Silizium-basierten  Mikroelektronik  im  Technologiebereich  mit
Strukturabmessungen unter 10 nm trifft sich die Mikroelektronik mit der Photonik:

Sowohl der Stromtransport der Ladungstrager als auch deren Kopplung an das Lichtfeld der Photonen
lassen sich in diesen kleinen Strukturen weitgehend nur noch guantenmechanisch beschreiben.

0. h. es erfolgt gleichzeitig die Nutzung Quantenmechanischer Prinzipien, womit die Bedeutung der
Verschmelzung der Disziplinen immer mehr in den Vordergrund rlickt.

Auf den belden Themenfeldern Mikrointegration und Photonik ist die Region Berlin - Brandenburg sowoh|
mit am Weltmarkt betelligten Unternehmen als auch mit einer herausragenden Forschungs- und
Hochschullandschaft aktiv und prasent. Berlin - Brandenburg Ist damit pradestiniert, ein tragender Peller
einer sich entwickelnden europdischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen in  der
Mikrointegration verbunden mit Advanced-Packaging zu werden und ergidnzend zu den auf
Halbleiterindustrie ausgerichteten Regionen in Deutschland und Europa aufzutreten.

wRegional kombinieren wir die fiir die Mikroelektronik immer zentralere Mikrointegration in Form von
Advanced-Packaging mit Photonics.”

4. Zeitleiste:

Start: 1. August 2025
Ende: 31 Juli 2027
Etablierung der neuen Organisationsstruktur bis 2027

5. Akteure:

Mitglieder des GRW-Netzwerkes aus Phase 1
u. a. Swisshit Germany AG

Pac Tech GmbH, Nauen

Scharnau GmbH

Prignitz MSD GmbH

BOS GmbH

budatec GmbH

AUCOTEAM GmbH

INSENSO GmibH

GFWW GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT_BB"-intern 23.07.2024

9. Oktober 2025
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Neu zu gewinnende Mitglieder

GFWW e. V. flir das Themenfeld Mikroelektronik

OpTecBB e. V. fir das Themenfeld Photonik

Gesamtleitung GFWW e. V.

Die GFWW ist auf Basis ihrer Kompetenzen nicht nur in der Offentlichkeitsarbeit aktiv, managed
erfolgreich Netzwerk- und Kooperationsprojekte, betreut Graduierungsarbeiten, sie ist auch als
Denkfabrik filr strategische Studien aktiv.

6. Kooperationspartner:

Sllicon Saxony, Dresden

OptoNet, lena

SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International - Milpitas, Kalifornien / USA
AMA Verband fir Sensorik und Messtechnik e. ., Berlin

Elektronische Mess- und Geradtetechnik Thiringen (ELMUG) eG, llmenau

Silicon Junction Magdeburg

Mit diesen Netzwerken [ Clustern unterhilt die GFWW ausgenommen Silicon Junction Magdeburg eine
gegenseitige Mitgliedschaft als Basis der langjahrigen Kooperation, so mit Silicon Saxony seit 2002, mit
OptoNet 2008, mit SEMI seit 2011, mit AMA 2014, mit ELMUG seit 2020.

7. Nutzer:

Berlin - Brandenburg hdtte damit fir die zukinftigen Technologietrends der Mikroelektronik einen
sichtbaren FuBabdruck und dies sollte dazu fihren, dass sich die Industrie entwickelt. Aus kleinen KMUs
kéinnten robuste und somit souverane Globalplayer entstehen. Technologietrends designed & made in
Berlin/Brandenburg wiirden eng verknipft mit Silicon Saxony und den Zentren in Grenoble |Frankreich)
und Leuven (Belgien) Bestandteil einer vertrauensvollen europdischen Lieferkette werden.

In Zukunft geht es nur zusammen, weil die Mikroelektranikwelt komplexer und viel dynamischer werden
wird, was auch eine Vielzahl an Chancen und Potentialen beinhaltetet. Wenn wir uns nicht organisieren
und kollaborieren wird uns die globale Konkurrenz perspektivisch noch weiter davonlaufen. Es sei daran
erinnert, dass Europa nur mit 9 % an der Weltweiten Chip-Produktion beteiligt ist und bis 2030 ein Anteil
van 20% erreichen mbchte. Wir liefern einen wertvollen und bedeutenden Beitrag dazu.

» KMUs/GUs
Die Unternehmen erwarten die Vernetzung in einem Okosystem zusammen und in Erganzung zu
anderen etablierten und in der Regel Halbleiter-ausgerichteten Metzwerken speziell fir die
Mikrointegration, wo sich auch Photonik  mit  Mikroelektronik  trifft und  zukdnftig
Quantentechnologien noch stirker industriell genutzt werden. Konkret ist die Rede von einem
Loystem Integration Excellence Netzwerk™ Architekturtrends wie z.B. System on Package und
Chiplets zeigen genau darauf und wir bendtigen in Europa ein starkes Cluster der kompletten
Wertschopfungskette fir die Systemintegration. Die Reglon ist dahingehend schon sehr gut
ausgestattet mit Materiallieferanten, Anlagenlieferanten, Entwurfskompetenzen, Integratoren
(Packaging), Testhdusern und sogar IDM's (integrated Device Manufacturer), was durch
Spitzenforschung und Hochschulen in dem Gebiet fundamentiert ist. Damit soliten weitere Teile
der Wertschépfungskette nach dem Chip zur Kooperation motiviert werden. Gestitzt und
geftrdert durch Politik und deutlich enger verzahnt mit der Farschung und Aushildung.
= Einbau kleinerer Firmen in Wertschdpfungsketten
- Einbeziehung kleinerer Zulieferer
= Vernetzung der Kompetenzen

#» Hochschul- und Forschungseinrichtungen
- Ausbau der regionalen Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen auf den Gebleten

Forschung, Aus- [ Weiterbildung

= Unterstitzung von start-ups

GRWW GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT_BB™intern 23.07.2024

Gesellschafi cur Farderung
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—
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+ Regionale Wirtschaft
- Einbeziehung von KMUs in etablierte Wertschdpfungsketten und Zulleferbeziehungen
« Standort Deutschland / Europa
- Etablierung der Mikrointegration verbunden mit Advanced Packaging als eins der
Alleinstellungsmerkmale der Halbleiterindustrie mit Konzentration im Raum Berlin -
Brandenburg
-
8. Erfolgswahrscheinlichkeit:

Hach, da
a) bereits auf ein stabiles Netzwerk zurlickgegriffen wird und das Vorhaben

b} in Einklang mit der Forschungspolitischen Zielstellung Deutschlands, die Halbleiterindustrie
auszubaven und

c) sie einpasst in das Europdische Programm CHIP ACT
9. Finanzierung:
Offen!

Anfang Juni 2024 wurde durch das Ministerium flr Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes
Brandenburg mitgetellt, dass die vom Netzwerk vorgesehene Weiterflhrung in einer Phase 3 durch das
Land Brandenburg nicht vorgesehen ist.

10. Quellen:

.~The Global Market for Advanced Semiconductor Packaging 2024-2035", Future Markets, Inc.,
March 2024, 346 Seiten

Robert Chau,  Aceelerating Europe’s R&D Advancement in Semiconductor and
Packaging Technologies”, SEMI Industry Strategy Sympaosium Europe 2024, Wien

www.eleb2.de

5. Sachbericht, GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT-BB", 13.03.2024, 10 Seiten

Swissbit Initiatives European advanced packaging strategy 2024, Swisshit Germany AG, 2024
H. Richter, GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT-BB", Arbeitsplan 01.01.2024 - 31.07.2024, 4 Seiten

H. Richter, ,Einige Bemerkungen zum Stand der Branche Mikroelektronik / Halbleiter in den
Bundesldndern Brandenburg und Berlin in Verbindung mit den Photonics Days Berlin Brandenburg
2023", 14.09,2023, 2 Seiten

H. Richter und U. Wulf With Moore's law from microelectronics to quantum electronics”,
Inside E-MRS World, Strasbourg 2024, 17 Seiten (to be published)

P&: Beraten auf dem Netzwerkmeeting am 23.07.2024 beim Netzwerkmitglied
Pac Tech - Packaging Technologies GmbH in Nauen

GRWW GRW-Kooperationsnetzwerk ,ERT_BB™intern 23.07.2024

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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Mari¢&lechnik  Nr. 7/2020

Swissbit expandiert

Vom Speicher-Chip bis
zu Security-Systemen

Swissbit hat die neue Fertigung am Standort Berlin-Marzahn im
Dezember vergangenen Jahres in Betrieb genommen und damit die
Produktionskapazitaten flir hochintegrierte Elektronikmodule auf
Basis der neusten 3D-Packaging-Techniken verdreifacht. Bis 2023
will Swissbit am Standort die Zahl der Arbeitsplatze von 200 auf
bis zu 300 in Entwicklung und Produktion ausbauen. Auf der neuen

Blick in die neue Fertigung
von Swissbit in Berlin-Marzahn

9. Oktober 2025

éﬁﬁbmmmm . AS ) e/

Ve ”Mrhapenumwndensm‘“ erkarten ausgehend

zué!aemﬁelsteilerm umfassenden foT- Seeuﬂty—Systemen entwickelt
unﬂdazmﬁeclgmeﬂ!vslon Embedded loT Solu gegrﬁndct -.
Dafﬁrghe:chmuntemdmdlidearktsektomnemn&ys&tmmi (4 ‘
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gegr. 1991

Marfa&Technik  Nr. 29-30/2025

»Wir sind mehr als ein OSAT!«

Swissbit steigt ins o
Packaging-Foundry-Geschift ein

Swissbit stellt die Weichen fiir die Zukunft und bietet ihre Advanced-Packaging-
Prozesse am offenen Markt an: »Ab sofort stehen wir als Packaging-Foundry
zur Verfiigung — und verhelfen damit der europdischen Industrie zu mehr
Souveridnitéit«, sagt Lars Lust von Swissbit gegeniiber Markt&Technik.

L
1

,Advanced Packaging” und , System Integration”

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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—— 1 Wirtschaft ¢V Berlin Brandenburgi
innova tionconference

1.Absicht, Anliegen und Ziel

* Die Halbleiterindustrie in Europa positioniert sich neu, inbegriffen die der
Chipherstellung nachgeordnete Packaging-Technologie (z. B. Advanced
Packaging, Kombination von Funktionsblocken — Chiplets, Si-Photonik,
Mikrointegration)

« Die Region Berlin Brandenburg nutzt diese Chance und stellt sich als Pfeiler
der europaischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen dar
(s. Allianz der europaischen Halbleiterregion, z. Z. 13 Standorte in 9 Staaten)

« Dazu ist eine neue Netzwerkstruktur aufzubauen, die auf die Branchen
Mikroelektronik und Photonik zuruckgreift und sich auf europaischer Ebene
positioniert

+ ,Regional kombinieren wir die fur die Mikroelektronik immer zentralere
Mikrointegration in Form von Advanced Packaging mit Photonics als Kern

,Advanced Packaging” und , System Integration”

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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9. Oktober 2025

Podiumsdiskussion
Berlin - Adlershof,

Hertz Kabinett,

09.10.2025
16:30 - 18:00 Uhr

Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin

Einfuhrung:

ergéanzt durch

Prof. Dr. Hans Richter,
Vorstandsvorsitzender, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)

Mariusz Rzeznikiewicz,
Wertschopfungsketten in der Mikroelekltronik sind Landeriibergreifend”

Peter Krause,

Geschéftsfithrer INSENSO GmbH, Berlin

und Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge,
Vorstandsvorsitzender

AMA Verband fiir Sensorik und Messtechnik e.V.

Lars Lust,
General Manager APAT Solutions
Swissbit Germany AG, Berlin

Mariusz Rzeznikiewicz,
Beauftragter BVMW, Frankfurt (Oder)

— esellschaft zur Forderung
von Wissenschaft
s nd Wirtschaft e V.
gegr. 1991

Chancen

Neue Wege fir Chip-Leistungssteige-
rung durch Advanced Packaging

Hohes Wertschépfungspotenzial fiir De-
sign (bis zu S0 Prozent der gesamten
Wertschopfung)

Mit der Forschungsfabrik Mikroelektro-
nik ist Deutschland starker
Technologiepartner

Einbettung in das EU-Okosystem (EU
Chips Act und Chips Joint Undertaking)

Stark wachsende Nachfrage nach Hoch-
leistungschips aus den Segmenten KI
und Rechenzentren

Vertrauenswirdige Chip-Hardware ent-
lang der gesamten Lieferkette von der
Produktion bis zum Kunden sollte
durchgehend sicher, nachvollziehbar und
zuverlassig sein, 2. B. durch innovative
KI-Verfahren mit Privacy-by-Design

Verlassliche internationale Technologie-
partner, . T. bereits vor Ort investiert

Vielfiltige Anwendungsfelder

Hightech Agenda
Deutschland -

Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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— escllschaft zur Forderung |
\',nn Wissenschaft PH OTO N I CS DAYS - —
—— und Wirtschaft ¢.V. .
Seh Berlin Brandenburg
innovation

Podiumsdiskussion 09.10.2025
— esellschaft zur Forderung
PHOTONICS DAYS M- Berlin - Adlershof,  Hertz Kabinett, 16:30 - 18:00 Uhr von Wissenschaft “

a s L0 Wirtschaft e.V.
Berlin Brandenburg gegr. 1991

»Advanced Packaging und Systemintegration -“

Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin Chancen

Neue Wege fir Chip-Leistungssteige-

einfuhrung:  Prof. Dr. Hans Richter, rung durch Advanced Packaging
Vorstandsvorsitzender, GFWW e. V., Frankfurt (Oder) Hohes Wertschdpfungspotenzial fiir De-

sign (bis zu 50 Prozent der gesamten
Wertschopfung)

erganzt durch IMariusz Rzeznikiewicz,
Wertschopfungsketten in der Mikroelekltronik sind Landeriibergreifend”

Mit der Forschungsfabrik Mikroelektro-
nik ist Deutschland starker
Technologiepartner

Einbettung in das EU-Okosystem (EU

Peter Krause Chips Act und Chips Joint Undertaking)

oy - . Stark hsende Nachf; h Hoch-
Geschéftsfithrer INSENSO GmbH, Berlin e L e
leistungschips aus den Segmenten KI

und Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge, und Rechenzentren
Vorstandsvorsitzender Vertrauenswiirdige Chip-Hardware ent-

AMA Verband fiir Sensorik und Messtechnik e.V. lang der gesamten Lieferkette von der
Produktion bis zum Kunden sollte

Auch Sensorik
braucht Packaging

durchgehend sicher, nachvollziehbar und
zuverlassig sein, 2. B. durch innovative

KI-Verfahren mit Privacy-by-Design

From Lab to Fab
to Foundry

Verlassliche internationale Technologie-

I.a rs Lust, partner, z. T. bereits vor Ort investiert

Vielfiltige Anwendungsfelder

General Manager APAT Solutions
Swissbit Germany AG, Berlin

Hightech Agenda
Deutschland -

Halbleitercluster
entlang der Oder
Mariusz Rzeznikiewicz,

Beauftragter BVMW, Frankfurt (Oder)

,Advanced Packaging” und , System Integration”
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gegr. 1991

Tatsachen zu benennen bedeutet noch nicht,
sie umgesetzt zu haben.

Wem um die Sache zu tun ist, der muss Partei zu

nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.
Johann Wolfgang von Goethe

Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.

Johann Wolfgang von Goethe

,Advanced Packaging” und , System Integration”

9. Oktober 2025 Berlin - Adlershof, Hertz-Kabinett
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